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以下資料由廣化科技股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意


   認購相關資訊
   公司簡介
   主要業務項目
   最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
   最近五年度簡明資產負債表
   最近三年度財務比率
公司名稱：廣化科技股份有限公司 (股票代號：5297 ) 
	輔導推薦證券商
	第一金證券股份有限公司

	主辦輔導券商聯絡人電話
	第一金證券股份有限公司 蔡先生 (03)523-5211

	註冊地國
	不適用

	訴訟及非訟代理人
	不適用


	輔導推薦證券商認購廣化科技股份有限公司股票之相關資訊

	證券商名稱
	主辦
	協辦
	協辦
	協辦

	
	第一金證券股份有限公司
	富邦綜合證券股份有限公司
	華南永昌綜合股份有限公司
	亞東證券股份有限公司

	認購日期
	106.2.15

	認購股數（股）
	406,000
	100,000
	100,000
	100,000

	認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率
	1.73%
	0.43%
	0.43%
	0.43%

	認購價格
	每股新台幣20元

	認購價格之訂定

依據及方式
	本推薦證券商依一般市場認購價格訂定方式，參考市價法、股價淨值比法、成本法及現金流量折現法等方式，以推算合理之承銷價格，做為該公司辦理股票興櫃登錄之參考價格訂定依據；再參酌該公司之所處產業、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之。

    股票價值的評價方法包含市價法如本益比法、股價淨値比法，成本法及現金流量折現法等，其中市價法係透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整；成本法係以歷史成本為計算之依據，忽略通貨膨脹因素且無法表達目前真正之經濟貢獻值，故國際上採成本法評估企業價值者並不多見；現金流量折現法主係以未來各期創造之現金流量折現值合計數，計算目前股東權益之價值，然而未來之現金流量難以精確預估，且評價所需參數並無一致之標準。故本推薦證券商認購廣化公司擬採綜合市價法之本益比法與股價淨值比法進行評估。
    廣化科技之主要產品為黏晶機與相關解決方案，產品廣泛應用於半導體、LED與其他電子自動化設備等，因目前國內尚未有以黏晶機為主之公司掛牌，故以同為電子設備供應廠商作為選樣同業公司，在上市櫃公司中，選取牧德(PCB設備)、均豪(LCD與IC設備)和帆宣(半導體設備)為採樣公司。
採樣公司

年月
本益比
殖利率
股價淨值比
牧德

3563

上櫃

10509
15.96
6.3
2.62
10510
17.01
5.91
2.79
10511
16.67
6.04
2.73
平均
16.54
6.08
2.71
均豪

5443

上櫃

10509
9.28
4.45
1.58
10510
8.51
4.84
1.45
10511
7.91
5.21
1.35
平均
8.57
4.83
1.46
帆宣

6196

上市

10509
7.78
7.28
1.05
10510
7.63
7.43
1.03
10511
8.29
7.59
0.98
平均
7.9
7.43
1.02
上市半導體類
10509
16.67
3.67
2.69

10510
17.06
3.58
2.75
10511
16.67
3.67
2.69
平均
16.8
3.64
2.17
上櫃半導體類
10509
27.54
3.07
2.44
10510
27.73
3.05
2.45
10511
28.37
3.23
2.15
平均

27.88

3.12

2.35

(1)本益比法

    最近三個月(105/09~105/11)該公司之採樣同業公司、上市半導體類及上櫃半導體類之平均本益比介於7.9~27.88倍，以該公司105年第二季財報推估全年EPS1.38元計算之，合理股價介於10.9元~38.47元。

(2)股價淨值比法
    根據最近三個月(105/09~105/11)該公司所屬半導體類股及採樣同業公司之平均股價淨值比介於1.02~2.71倍。以該公司105年度第二季經會計師查核簽證財務報表之淨值258,764仟元，及105年6月30日已發行股數23,507仟股計算之每股淨值為11.01元，按上述股價淨值比計算其參考價格，其價格區間為11.23元~ 29.84元。

    綜上，該公司股價應介於10.9元~38.47元，考量該公司經營績效、獲利情形、未來營運之成長性、發行市場環境及同業之市場狀況等因素，與該公司共同議訂認購價格為每股新台幣20元，應屬合理。




	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	一、公司介紹
廣化科技股份有限公司（股票代號：5297）成立於民國87年2月4日，目前資本額2.35億元，主要經營業務為半導體封裝固晶機設備及方案之提供者。主要產品包含半導體自動化生產機器設備、積體電路封裝及設計自動化工具、半導體製程、元件模擬軟體電路測試機器設備、積體電路可靠性測試設備之研發與銷售及以上各產品之代理、進出口業務。
二、公司沿革
年度

重要記事
民國 87年

斯利康科技股份有限公司成立。

民國 88年

8〞晶粒選取機上市，並成功的進入德州儀器、日月光等大廠。

民國 89年

代理日本TCL Prober成功的進入友達、奇美、廣輝等大廠。

民國 92年

研發線性Bond Head成功，並開始出機給麗正、強茂等二極體廠。

民國 93年

Soft-Solder Die Bonder研發成功。

民國 94年

Clip Die Bonder研發成功。
Clip Die Bonder開始出貨給Littelfuse公司。

更名為廣化科技股份有限公司。

民國 95年

Clip Die Bonder機台進入台灣通用、天津通用、敦南集團及旭福電子。

民國 96年

導入ERP系統。

民國 97年

「壓扣式螺桿導引裝置」獲得新型第M330138號專利。

自行研發成功低成本之點膠機（Dispenser）。
接獲Semtech Corporation高可靠度二極體機台訂單。

民國 98年

與台半共同合作開發μSMA新機台。

「聚光型太陽能電池（HCPV）晶片封裝計畫」獲經濟部小型企業創新研發計畫審查核定通過。

民國 99年
「聚光型太陽能電池之電連接構造」獲得新型第M371971號專利。

「連桿滑塊式物料取放裝置」獲得新型第M383197號專利。

「曲柄搖桿式物料取放裝置」獲得新型第M385088號專利。

「太陽能電池模的封裝機」獲得新型第M386599號專利。

完成增資計畫，股本自1.3675億元增至1.9億元。兆豐銀行及鴻達國際投資公司被選為董事。

民國 100年

投入高精度QFN Clip Die Bonder開發。

與工研院簽訂「LED低溫固晶設備開發」合作計畫。

員工認股權轉換，股本自1.9億元增至2.022億元。

民國 101年

研發完成LED High Power Flux Eutectic高精度黏晶機及reflow oven。

「OLED雷射封裝機開發案」獲行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局前瞻計畫辦公室通過核准補助新台幣1500萬元。

於台北南港展覽館國際光電展發表與工研院合作開發之「LED低溫固晶設備」。

資本公積轉增資，股本自2.022億增至2.2242億元。

員工認股權轉換，股本自2.2242億元增至2.3507億元。

民國 102年

 成功研發第一代UPH 12k線馬高速型取放頭 (LB)。

民國 103年

 完成研發連續式自動錫膏網印塗佈機。

 向經濟部工業局主導性新產品開發計劃申請「高速固晶設備開發

 計畫」專案。

民國 104年

 「高速固晶設備開發計畫」獲經濟部工業局主導性新產品開發計

 畫專案通過核准補助新台幣1500萬元。
 「連續性真空焊接爐」獲得新型第M499974號專利。
民國 105年

 成功研發通用型裸片式連續進料Vacuum reflow oven。

 成功研發高壓靜電式Flux collector system。

 「多點式塗佈裝置 」獲得新型第M524224號專利。
三、經營理念
(1)創造與分享的價值觀
員工：得以學習、成長與發展，獲取合理的工作酬勞與福利。

股東：得以獲取合理的投資報酬。

供應商：得以長期利益著眼，與廣化共存、共利、共榮。

客戶：得以與廣化建立長期互賴的夥伴關係。

金融機構：可放心的將資金貸放予廣化，藉由長期扶植廣化的成長而
成為廣化的事業夥伴。

(2)正誠信實的企業文化

正 – 公平的對待員工、顧客、股東、供應商及其他利害關係人。

誠 – 誠實、堅守公司治理的倫理與道德。

信 – 守信重諾盡力做好每一件事。

實 – 實實在在做事，不投機取巧。

四、經營理念
(1)短期計劃

A.持續改善製程技術，達成降低生產成本、提升生產效率之目標。

B.依業務端了解客戶需求之規格，掌握市場趨勢及產品區隔定位，持續研發新產品

並擴大相關產品之研發。

C.積極參展、介紹與發表公司產品，藉以爭取新客戶並建立公司知名度。

D.有效運用內部資源，迅速掌握產業情報，藉由建立技術支援服務，建立完善的

售後服務制度，増進客戶對公司產品的滿意度，提升服務品質。

 (2)長期計畫

A.以自有技術為核心，或透過採購、合作方式發展具前瞻性新產品。

B.以台灣為營運總部，同時擴大在中國大陸的業務發展，依區域特性，凝聚長期競爭優勢。

C.培訓各領域的專業人才，強化公司的國際競爭力，落實企業永續經營理念。



                                                                          

	主要業務項目：

主要係半導體封裝固晶機設備及方案之提供者。                                          

	公司所屬產業之上、中、下游結構圖：

                  上游                      中游                  下游

               五金零件業                 封裝設備             分離元件業

            一般鋼材、工具鋼

             電機控制器材類

               電腦設備類

               金屬加工類 

             空油壓零組件業


	產品名稱
	產品圖示

及介紹
	重要用途或功能
	最近一年度
營收金額(仟元)
	佔總營收

比重(%)

	固晶機台及零組件
	[image: image3.png]



	利用銅跳線(clip)取代粗鋁線或鋁帶，並結合高產能、高精度之晶片取放頭及迴焊爐之一線式自動化生產設備。適用於整流器(rectifiers)、閘流體(thryistor)、高壓雙向觸發器件(SIDAC)、MOSFET、TVS、SCR、IGBT等高功率二極體元件之封裝應用。
	209,333
	100%

	合     計
	209,333
	100%


                                                                          

最近五年度簡明資產負債表
(1)簡明資產負債表-國際財務報導準則(合併)：
                                                              單位：新台幣仟元

	      年

項           度

         目
	最 近 五 年 度 財 務 資 料（註）

	
	100年(註2)
	101年(註2)
	102年
	103年
	104年

	流動資產
	-
	-
	320,137
	274,132
	364,159

	基金及投資
	-
	-
	-
	-
	-

	不動產、廠房及設備
	-
	-
	55,862
	49,396
	50,181

	無形資產
	-
	-
	2,067
	1,437
	777

	其他資產
	-
	-
	27,524
	23,080
	12,220

	資產總額
	-
	-
	405,590
	348,045
	427,337

	流動負債
	分配前
	-
	-
	176,353
	80,452
	135,471

	
	分配後
	-
	-
	176,353
	80,452
	119,016

	非流動負債
	-
	-
	21,410
	38,375
	28,846

	其他負債
	-
	-
	-
	2,698
	4,208

	負債總額
	分配前
	-
	-
	197,763
	121,525
	168,525

	
	分配後
	-
	-
	197,763
	121,525
	152,070

	歸屬於母公司業主之權益
	-
	-
	-
	-
	-

	股  本
	-
	-
	235,070
	235,070
	235,070

	資本公積
	-
	-
	31,880
	31,880
	31,880

	保留盈餘
	分配前
	-
	-
	(59,123)
	(40,222)
	(7,851)

	
	分配後
	-
	-
	-
	-
	-

	其他權益
	-
	-
	-
	-
	-

	庫藏股票
	-
	-
	-
	-
	-

	非控制權益
	-
	-
	-
	-
	-

	權  益
總  額
	分配前
	-
	-
	207,827
	226,520
	258,812

	
	分配後
	-
	-
	207,827
	226,520
	242,357


    註1：上開財務報表經會計師查核。

註2：該年度未公開發行，不適用國際財務報導準則。
(2)簡明資產負債表-我國財務會計準則(合併)：
                                                              單位：新台幣仟元
	      年

項           度

         目
	最 近 年 度 財 務 資 料 (註)

	
	100年
	101年

	流動資產
	334,412
	379,479

	基金及投資
	-
	-

	固定資產
	55,437
	56,101

	無形資產
	4,744
	1,309

	其他資產
	25,903
	15,821

	資產總額
	420,496
	452,710

	流動負債
	分配前
	107,590
	130,227

	
	分配後
	-
	-

	長期負債
	20,915
	30,994

	其他負債
	5,070
	1,887

	負債總額
	分配前
	133,575
	163,108

	
	分配後
	-
	-

	股  本
	202,200
	235,070

	資本公積
	51,359
	31,880

	保留盈餘
	分配前
	33,385
	22,633

	
	分配後
	-
	-

	金融商品未實現

損益
	-
	-

	累積換算調整數
	(23)
	19

	未認列為退休金

成本之淨損失
	-
	-

	股東權益

總    額
	分配前
	286,921
	289,602

	
	分配後
	-
	-


註：上列各年度財務資料均經會計師查核簽證。

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
(1)簡明綜合損益表-國際財務報導準則(合併)：

單位：新台幣仟元
	        年  度

 項    目
	最 近 五 年 度 財 務 資 料（註）
	105年截

至12月份止

(自結數)

(註)

	
	100年
	101年
	102年
	103年
	104年
	

	營業收入
	-
	-
	-
	289,049
	209,333
	294,646

	營業毛利
	-
	-
	-
	96,758
	98,197
	126,987

	營業損益
	-
	-
	-
	17,316
	11,803
	28,540

	營業外收入及支出
	-
	-
	-
	6,412
	22,786
	(5,296)

	稅前淨利
	-
	-
	-
	23,728
	34,589
	30,472

	本期淨利
	-
	-
	-
	19,436
	32,980
	26,858

	本期其他綜合損益

(稅後淨額)
	-
	-
	-
	(743)
	(688)
	(1)

	本期綜合損益總額
	-
	-
	-
	18,693
	32,292
	26,857

	淨利歸屬於母公司業主
	-
	-
	-
	19,436
	32,980
	26,858

	淨利歸屬於非控制權益
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	綜合損益總額歸屬於母公司業主
	-
	-
	-
	18,693
	32,292
	26,857

	綜合損益總額歸屬於非控權益
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	每股盈餘
	-
	-
	-
	0.83
	1.40
	1.14


註：除105年度係自結數外，上列各年度財務資料均經會計師查核簽證。

(2)簡明損益表-我國財務會計準則(合併)：
                                                                          單位：新台幣仟元
	        年  度

 項    目
	最 近年 度 財 務 資 料（註）

	
	100年
	101年
	102年

	營業收入
	339,621
	226,814
	190,653

	營業毛利
	131,328
	92,195
	53,937

	營業損益
	55,646
	13,858
	(66,991)

	營業外收入及利益
	7,175
	10,476
	7,685

	營業外費用及損失
	(5,240)
	(5,164)
	(6,270)

	稅前損益
	57,581
	19,170
	(65,576)

	非常損益
	50,743
	9,468
	(67,500)

	本期損益
	50,743
	9,468
	(67,500)

	每股盈餘
	2.36
	0.41
	(2.87)


       註：上列各年度財務資料均經會計師查核
	最近三年度財務比率

	年  度

項  目
	102年
	103年
	104年

	財

務

比

率
	毛利率(%)
	29
	33
	47

	
	流動比率(%)
	186.42%
	340.74%
	268.81%

	
	應收帳款天數(天)
	184
	95
	165

	
	存貨週轉天數(天)
	272
	172
	234

	
	負債比率(%)
	48.32%
	34.92%
	39.44%


投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!![image: image5.png]
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